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摘要(译)

一种导热贴片，适于贴附于一电子产品与一散热装置之间。此导热贴片
的特征为具有复数个贯孔，以利导热贴片贴附于电子产品时，空气可通
过散布于导热贴片的贯孔逸出，而不停留于电子产品与导热贴片之间，
产生空气间隙并降低散热器的散热效率。尤其在具有较大尺寸面积的液
晶显示器的背光模块与等离子显示面板中，使用此导热贴片可以获得更
大幅度的散热效率的改善。
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